
 

 

证券代码：300656           证券简称：民德电子         公告编号：2023-009 

深圳市民德电子科技股份有限公司 

关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项 

的进展公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。 

 

一、综合授信情况及担保情况概述 

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022 年 3

月 30 日、2022 年 4 月 20 日分别召开第三届董事会第十二次会议和 2021 年年度股东大

会，审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款

额度及相关担保事项的议案》，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过 5亿元人民

币（或等值外币）的综合授信，用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金周转等，授

信额度最终以金融机构实际审批的额度为准，期限为 1 年至 5 年，全资子公司民德电子

（丽水）有限公司（以下简称“民德（丽水）”）申请不超过 8 亿元人民币（或等值外

币）的项目贷款授信，期限为 5 年至 10 年；同意公司 2022 年度对子公司（深圳市君安

宏图技术有限公司（以下简称“君安技术”）、深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称

“泰博迅睿”）、广微集成技术（深圳）有限公司（以下简称“广微集成”）、深圳市民德

自动识别设备有限公司（以下简称“民德自动”）等）提供连带责任担保，担保额度累计

不超过 2亿元人民币（或等值外币），对民德（丽水）提供不超过 8亿元项目贷款担保额

度，在此额度内，具体由君安技术、泰博迅睿、广微集成、民德自动、民德（丽水）等子

公司根据业务发展需要选择金融机构及融资金额。 

具体内容详见公司于 2022 年 3月 31 日和 2022 年 4月 20 日披露于巨潮资讯网的《关

于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度、项目贷款额度及相关担保事项

的公告》（公告编号：2022-041）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-050）。 

 

二、综合授信及担保的进展情况 

2023年1月，民德（丽水）公司已向中国银行股份有限公司丽水经济开发区支行申请项



 

 

目固定资产借款并签署了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币35,000万元，借款期

限为120个月，自实际提款之日起计算；若为分期提款，则自第一个实际提款之日起算。

同时本公司及相关方就本次事宜提供担保。 

 

三、综合授信及担保协议的主要内容 

（一）民德（丽水）公司与中国银行股份有限公司丽水经济开发区支行签订的固定

资产借款合同的主要内容 

1、借款人：民德电子（丽水）有限公司 

2、贷款人：中国银行股份有限公司丽水经济开发区支行 

3、保证方：深圳市民德电子科技股份有限公司、民德电子（丽水）有限公司法定代

表人 

4、借款额度：人民币 35,000 万元 

5、借款期限：120 个月 

6、借款利率：浮动利率，根据实际借款情况确定，每 12 个月重新定价一次 

7、借款用途：支付半导体加工专用设备货款或置换前期购置设备货款超资本金比例

的投入（包括自有资金或股东借款） 

向以上金融机构申请的综合授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授

信额度内以公司实际发生的融资金额为准。 

 

四、累计综合授信及对外担保金额及逾期担保金额 

截至本公告日，公司及子公司累计获取的金融机构授信（借款）额度约为人民币

78,622 万元（或等值外币），占公司 2021 年度经审计净资产的 141.35%，占公司 2022 年

三季度末净资产（未经审计）的 71.04%；实际借款金额约为人民币 26,794 万元，占公司

2021年度经审计净资产的48.17%，占公司2022年三季度末净资产（未经审计）的24.21%。

公司向子公司就金融机构借款事宜提供的担保总额约为人民币 48,556 万元，公司以持有

的广微集成 83.5135%的股权做质押向银行申请借款 6,868 万元，上述担保总金额约为人

民币 55,424 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 99.64%，占公司 2022 年三季度末净

资产（未经审计）的 50.08%。除此之外，公司及子公司无任何对外担保。 

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承



 

 

担损失的情形。 

 

五、备查文件 

1、相关借款、担保协议。 

 

特此公告。 

 

深圳市民德电子科技股份有限公司 

董事会 

2023年1月30日 

 

 


